attach the keyboard cable and
install the keyboard

@ Open the connector cable locking mechanism by rotating it upward.
@ Insert the keyboard cable fully.

@ Close the cable locking mechanism by
rotating it downward,

@ Insert the keyboard edge tabs into
the matching slots in the C-tray
and snap the keyboard into place.

%ﬁ
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78 install an Intel® Turbo Memory card (optional)

Bottom view
of the
Keyboard

Keyboard

PCle* half-mini Intel® Turbo Memory card
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@ Insert the Intel® Turbo Memory
card into the PCle* mini card
connector at a slight upward angle.

@ Align the mounting holes
and snap the card into place.

’I 5 install the keyboard cover

@ Firstinsert the two tabs into the chassis slots, then rotate the cover
downward until it snaps into place.

7 set the BIOS
configuration jumper

PCle* full-mini Intel® Turbo Memory card

Verify that the BIOS jumper is in the “Normal” position.
If not, place the jumper in the “Normal” position.

76 install system memory

M2X1.8 (2) (D Install the bottom DIMM (DIMM 1) first. Hold the DIMM with the
back edge tilted slightly upward, insert the connector edge into
the socket, and then genttly push the back edge downward unti

(@) Close the lid/LCD and tum the chassis over, | (%) It snaps into the retention arms.

Secure the keyboard cover with two =

screws at the locations shown. ® It you are instaling a

second DIMM, repeat
this procedure for the
top DIMM (DIMM 2),

)
—°
©

and the D-tray door

@ Align the two tabs on the hard disk drive
bay cover with the matching chassis slots

BIOS Configuration Jumper
and lower the cover into place.

S—]
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a\ @
¢ 1-2 Normal

@ Secure the hard disk drive bay cover
with two screws as shown.

@ Lower the D-tray door into place and secure
it with nine screws as shown.

LIA 123

2-3 Configuration
No jumper Recovery

A UWAGA

Przed podtaczeniem lub odtaczeniem jakichkolwiek przewoddw oraz przed zamontow-
aniem lub wymontowaniem jakichkolwiek podzespotow ptyty nalezy wyjac baterie z
obudowy notebooka. W przeciwnym razie moze dojs$¢ do jego uszkodzenia.

Bezpieczenstwo i stosowne przepisy

Wszystkie odniesienia do stosownych przepiséw prawnych i norm, ktére spetnia
niniejsza ptyta, a takze oznaczen certyfikacyjnych produktu oraz norm
bezpieczenstwa i zgodnosci elektromagnetycznej (EMC) znajduja sie w Intel® Mobile
Board Product Guide (Przewodniku po produkcie Intel®).

A UWAGA

Wytadowania elektrostatyczne (ESD) mogaq uszkodzi¢ podzespoty ptyty. Dlatego
nalezy jq instalowac na odpowiednio zabezpieczonym stanowisku. Jezeli takie
stanowisko jest niedostepne, nalezy naktadac opaske antystatyczna.

Uzytkowanie tylko zgodnie z przeznaczeniem

Ptyty do komputerdw przenos$nych Intel Mobile Boards klasyfikuje sie jako urzadzenia
komputerowe (ITE) przeznaczone do notebookéw uzywanych w domu, biurze, szkole
i innych podobnych miejscach. Zastosowanie ich do innych celéw, np. w medycynie,
przemysle lub do testowania sprzetu moze by¢ niemozliwe bez odpowiedniego
zatwierdzenia wydanego przez firme Intel.

Wsparcie techniczne dotyczace procesora i pamieci
Wiecej informacji na temat wsparcia technicznego dotyczacego procesora i pamieci
znajduje sie na stronie http://support.intel.com/.

Wsparcie techniczne dla klienta - linki

Informacje na temat wsparcia technicznego dla klienta mozna przegladac lub pobrac
ze strony internetowej firmy Intel: http://support.intel.com/support lub uzyskac pod
numerami telefondw i adresami e-mail podanymi na stronie
http://support.intel.com/support/feedback.htm.

Jezeli nie mogga Panstwo znalez¢ niezbednych informacji na naszej stronie, prosze
skontaktowac sie z lokalnym sprzedawca.

INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE DOTYCZA PRODUKTOW FIRMY
INTEL®. NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI PODSTAWY UDZIELENIA PRZEZ
ESTOPPEL LUB JAKIKOLWIEK INNY PODMIOT LICENCII WYRAZQNEJ BADZ DOROZU-
MIANEJ W ZWIAZKU Z JAKIMIKOLWIEK PRAWAMI DO WEASNOSCI INTELEKTUALNE].
Z WYJATKIEM POSTANOWIEN ZAWARTYCH W WARUNKACH SPRZEDAZY TYCH
PRODUKTOW, FIRMA INTEL ZRZEKA SIE WSZELKIE]J ODPOWIEDZIALNOSCI ORAZ
ZAPRZECZA WSZELKIM GWARANCIOM, ZAROWNO WYRAZONYM, JAK T DOROZUMI-
ANYM, DOTYCZACYM SPRZEDAZY I/LUB UZYTKOWANIA PRODUKTOW INTEL,
WELACZNIE Z ODPOWIEDZIALNOSCIA LUB GWARANCIAMI ZWIAZANYMI Z
PRZYDATNOSCIA TYCHZE PRODUKTOW DO OKRESLONEGO CELU, JAKOSCIA
HANDLOWA LUB NARUSZENIEM JAKICHKOLWIEK PATENTOW, PRAW AUTORSKICH I
INNYCH PRAW DO WEASNOSCI INTELEKTUALNE]. PRODUKTY FIRMY INTEL NIE SA
PRZEZNACZONE DO CELOW MEDYCZNYCH, DO RATOWANIA ANI PODTRZYMYWANIA
LUDZKIEGO ZYCIA. FIRMA INTEL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA
ZMIAN W SPECYFIKACIJACH TECHNICZNYCH I OPISACH PRODUKTOW W DOWOLNYM
MOMENCIE BEZ WCZESNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

Intel® Mobile Boards (ptyty Intel® do komputerédw przenosnych) moga zawieraé
wady lub btedy konstrukcyjne okreslane mianem btedéw errata, ktére moga,
powodowac odchylenia od danych zawartych w oficjalnych specyfikacjach produ-
centa.

Wykazy biezacych bteddw tego rodzaju s dostepne na zadanie.

A ATTENZIONE

Rimuovere la batteria dallo chassis del notebook prima di collegare/scollegare cavi o
installare/rimuovere componenti della scheda. Il mancato rispetto di queste istruzioni
potrebbe provocare danni all'hardware.

Nota di sicurezza e normative

Fare riferimento alla guida del prodotto Intel® Mobile Board (scheda per dispositivi
mobili Intel®) per informazioni sulle norme di conformita applicabili, i contrassegni di
certificazione del prodotto e le normative e gli standard di compatibilita elettromag-
netica e di sicurezza (EMC) applicate alla scheda.

A ATTENZIONE

Le scariche elettrostatiche (ESD) possono danneggiare i componenti della scheda.
Installare la scheda in una postazione protetta dalle scariche elettrostatiche. Se non
e disponibile una postazione simile, indossare un bracciale da polso antistatico.

Utilizzare solo per le applicazioni specifiche

Le Intel Mobile Boards (schede per dispositivi mobili Intel) sono considerate apparec-
chiature informatiche (I.T.E. - Information Technology Equipment) destinate
all'utilizzo in notebook per uso domestico, in uffici, scuole o ambienti simili. L'idoneita
di questo prodotto ad altre applicazioni, come I'utilizzo in campo medico, industriale
o apparecchiature di controllo e cosi via, potrebbe non essere supportata salvo previa
valutazione da parte di Intel.

Supporto processore e memoria
Per ulteriori informazioni relative al supporto per processori e memoria, visitare il sito
all'indirizzo http://support.intel.com/.

Link supporto clienti

Visualizzare o scaricare informazioni di supporto relative ai prodotti dal sito Web di
Intel all'indirizzo http://support.intel.com/support o utilizzare i contatti e-mail e
telefonici indicati sul sito http://support.intel.com/support/feedback.htm.

Se non é possibile trovare le informazioni desiderate sul sito Web, contattare il
proprio rivenditore.

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO FORNITE IN
RELAZIONE AI PRODOTTI INTEL®. QUESTO DOCUMENTO NON CONCEDE ALCUN
TIPO DI LICENZA ESPLICITA O IMPLICITA, PER PRECLUSIONE O ALTRIMENTI, NE
ALCUN DIRITTO DI PROPRIETA INTELLETTUALE. FATTA ECCEZIONE PER QUANTO
RIPORTATO NEI TERMINI E NELLE CONDIZIONI DI VENDITA PER I PRODOTTI, INTEL
DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITA E NON RILASCIA NESSUNA GARANZIA
IMPLICITA O ESPLICITA RELATIVA ALLA VENDITA E/O ALL'UTILIZZO DI PRODOTTI
INTEL, INCLUSE LA RESPONSABILITA E LE GARANZIE RELATIVE ALL'IDONEITA AD
UNO SPECIFICO UTILIZZO, ALLA COMMERCIABILITA O A INFRAZIONI RIGUARDANTI
BREVETTI, COPYRIGHT O ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE. I
PRODOTTI INTEL NON SONO DESTINATI ALL'UTILIZZO PER APPLICAZIONI MEDICHE,
SALVAVITA O DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI VITALIL. INTEL SI RISERVA IL DIRITTO
DI APPORTARE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE E ALLE DESCRIZIONI DEI PRODOTTI
IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

Le Intel® Mobile Boards (schede per dispositivi mobili Intel®) potrebbero contenere
errori o difetti di progettazione noti come "errata" che possono determinare un
funzionamento del prodotto diverso da quanto stabilito nelle relative specifiche
pubblicate.

Gli "errata" attualmente riconosciuti sono disponibili su richiesta.

hard disk drive bay cover

77 install a wireless LAN card and attach the antennas (optional)

PCle* half-mini WLAN card

20 final assembly...install the

@ Insert the WLAN card
into the PCle* mini card
connector at a slight
upward angle.

@ Align the mounting holes
and snap the card into place.

PCle* full-mini WLAN card

@ Connect the antennas to the LAN card as shown,
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A ATTENTION

Retirez la batterie du chéassis de l'ordinateur portable avant de brancher ou de
débrancher des cébles ou d’installer ou de retirer tout composant de la carte. Le
non-respect de ces instructions peut entrainer un endommagement du matériel.

Avis relatif a la sécurité et a la réglementation

Reportez-vous a I'Intel® Mobile Board Product Guide (guide du produit Carte Intel®
Mobile) pour toutes les déclarations de conformité aux réglementations applicables,
les marquages d’homologation du produit et les normes en matiére de sécurité et de
compatibilité électromagnétique (CEM), ainsi que les réglementations auxquelles la
carte est conforme.

A ATTENTION

Les décharges électrostatiques (ESD) peuvent endommager les composants de la
carte. Installer la carte sur un poste de travail isolé contre les décharges électrosta-
tigues. Si un tel poste de travail n‘est pas disponible, portez un bracelet antistatique.

A utiliser uniquement pour les applications prévues

Les cartes Intel Mobile sont évaluées en tant qu’équipement des technologies de
I'information (ITE) pour une utilisation dans des ordinateurs portables a la maison,
au bureau, a I'école et dans des endroits similaires. La convenance de ce produit
pour d‘autres applications ou dans d’autres milieux, du type médical, industriel ou
équipement d’essai, etc., pourrait ne pas étre prise en charge sans une évaluation
plus approfondie de la part d'Intel.

Processeurs et mémoire pris en charge
Pour plus de renseignements sur les processeurs et la mémoire pris en charge,
consultez le site http://support.intel.com/.

Liens du service clientele

Affichez ou téléchargez les informations de prise en charge du produit a partir du site
Internet Intel a la page http://support.intel.com/support ou consultez les numéros
de téléphone et les adresses email a la page
http://support.intel.com/support/feedback.htm.

Si les informations recherchées ne figurent pas sur le site Web, veuillez contacter
votre point de vente.

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT FOURNIES EN RELA-
TION AVEC DES PRODUITS INTEL®. AUCUNE LICENCE, EXPRESSE OU TACITE, PAR
PRECLUSION OU AUTREMENT, N'EST OCTROYEE PAR CE DOCUMENT POUR TOUT
DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE. SAUF COMME STIPULE DANS LES TERMES
ET CONDITIONS DE VENTE D’INTEL POUR DE TELS PRODUITS, INTEL N'ASSUME
AUCUNE RESPONSABILITE QUELLE QU’ELLE SOIT ET DENIE TOUTE GARANTIE,
EXPRESSE OU TACITE, SE RAPPORTANT A LA VENTE ET/OU A L'UTILISATION DE
PRODUITS INTEL, Y COMPRIS TOUTE RESPONSABILITE OU GARANTIE PORTANT SUR
LA CONVENANCE A UN USAGE PARTICULIER, LA COMMERCIALISATION OU UNE
INFRACTION DE TOUT BREVET, COPYRIGHT OU AUTRE DROIT DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE. LES PRODUITS INTEL NE SONT PAS DESTINES A ETRE UTILISES
DANS DES APPLICATIONS MEDICALES, DE SECOURISME OU DE SURVIE. INTEL PEUT
PROCEDER A DES MODIFICATIONS DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DES
DESCRIPTIONS DE PRODUITS A TOUT MOMENT ET SANS PREAVIS.

Les cartes Intel® Mobile peuvent contenir des défauts de conception ou des erreurs
connues sous le nom d’errata et qui sont susceptibles d’entrainer une déviation du
produit par rapport aux caractéristiques techniques publiées.

Les errata caractérisés actuels sont disponibles sur demande.

A VORSICHT

Entfernen Sie den Akku aus dem Notebook, bevor Sie Leitungen anschlieBen oder
trennen bzw. Motherboardkomponenten installieren oder entfernen. Nichtbeachtung
kann zur Beschadigung der Gerate fuhren.

Hinweis zu Sicherheit und Richtlinien

Sé@mtliche Erklarungen zur Einhaltung geltender Vorschriften, Produktpriifzeichen
sowie Normen und Vorschriften zur Sicherheit und elektromagnetischen Vertraglich-
keit (EMV), mit denen das Motherboard konform ist, finden Sie im Intel® Mobile
Board Product Guide (Produkthandbuch zu Intel®-Motherboards fiir Notebooks).

A VORSICHT

Die Motherboardkomponenten kdnnen durch elektrostatische Entladungen (ESD)
beschadigt werden. Installieren Sie das Motherboard an einer ESD-Workstation.
Steht ein solcher Arbeitsplatz nicht zur Verfiigung, sollten Sie eine Antistatik-
Manschette anlegen.

Nur fir den vorgesehenen Zweck verwenden

Alle Intel Mobile Boards (Intel Motherboards fur Notebooks) wurden als IT-Gerate flr
den Einsatz in Notebooks getestet, die in Bliros, zu Hause, in Schulen und &hnlichen
Raumlichkeiten verwendet werden. Von der Eignung des Produktes flr andere
Anwendungen oder andere Umgebungen, wie medizinische und industrielle Einrich-
tungen, Prifeinrichtungen etc., kann ohne weitere Priifungen durch Intel nicht
ausgegangen werden.

Prozessor- und Speicherunterstiitzung
Weitere Informationen zur Prozessor- und Speicherunterstiitzung finden Sie unter
http://support.intel.com/.

Kundendienst-Links

Informationen zur Produktunterstitzung kdnnen Uber die Intel-Website unter
http://support.intel.com/support eingesehen oder heruntergeladen werden, und Uber
http://support.intel.com/support/feedback.htm erhalten Sie Informationen fir
Telefon- oder E-Mail-Kontakt.

Wenn Sie die bendtigten Informationen nicht Gber die Website erhalten kdnnen,
wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle.

DIE INFORMATIONEN IN DIESEM DOKUMENT WERDEN IN VERBINDUNG MIT
INTEL®-PRODUKTEN ZUR VERFUGUNG GESTELLT. DIE BEREITSTELLUNG DIESES
DOKUMENTS STELLT WEDER AUSDRUCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, DURCH
RECHTSVERWIRKUNG ODER AUF SONSTIGE WEISE EINE GEWAHRUNG EINER
LIZENZ AN GEISTIGEN EIGENTUMSRECHTEN DAR. MIT AUSNAHME DER DEN
VERKAUF SOLCHER PRODUKTE BETREFFENDEN BESTIMMUNGEN IN DEN ALLGEMEI-
NEN GESCHAFTSBEDINGUNGEN VON INTEL UBERNIMMT INTEL KEINE WIE AUCH
IMMER GEARTETE HAFTUNG UND GEWAHRT WEDER EINE AUSDRUCKLICHE NOCH
EINE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE BEZUGLICH DES VERKAUFS UND/ODER DER
VERWENDUNG VON INTEL-PRODUKTEN, EINSCHLIESSLICH HAFTUNG UND
GEWAHRLEISTUNG BEZUGLICH DER ANWENDBARKEIT FUR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK, VERKAUFLICHKEIT ODER VERLETZUNG VON PATENT- UND URHEBERRECH-
TEN ODER SONSTIGEN GEISTIGEN EIGENTUMSRECHTEN. INTEL-PRODUKTE SIND
NICHT FUR DIE VERWENDUNG IN MEDIZINISCHEN, LEBENSRETTENDEN ODER
LEBENSERHALTENDEN ANWENDUNGEN BESTIMMT. INTEL BEHALT SICH DAS RECHT
VOR, SPEZIFIKATIONEN UND PRODUKTBESCHREIBUNGEN JEDERZEIT OHNE ANKUN-
DIGUNG ZU ANDERN.

Aufgrund von Konstruktionsméngeln oder Fehlern (Errata) kann das Intel® Mobile
Board (Intel® Motherboard fiir Notebooks) von der veréffentlichten Spezifikation
abweichen.

Eine Beschreibung der aktuellen Errata ist auf Anfrage erhaltlich.

A BHVMAHWE!

Mepen noAcoeaAnHEHMEM UM oTcoeamHeHneM Kabenel, a Takxe nepes yCTaHOBKOM
WIN CHATUEM KaKUX-IM60 KOMMOHEHTOB MnaTbl 06513aTeNbHO CHUMUTE HaTapeliHbIi
nakKeT C LWaccu NepeHoCHOro KoMnbloTepa. HeBbINoHEHWE 3TOro TpeboBaHUsA MOXET
NPUBECTU K NOBpexXaAeHnio 060pyaoBaHUS.

MHd)OpMaU,I/Iﬂ O COOTBETCTBUN Tp66OBaHMFIM ©e3onacHocTn 1 YCTaHOBJ1€EHHbIM

HopMam
Bce yBejOM/IEHWSI O COOTBETCTBUMN YCTaHOBMIEHHLIM HOpMaM, MHdopMaLmMsa o
cepTudUKaUMOHHONW MapKMPOBKe U3AENNs, a TakxKe 0 cTaHAapTax M HopMax
6€30MacHOCTM 1 371eKTPOMarHMTHOM coBMecTUMOCTh (3MC), KOTOPbIM COOTBETCTBYET
JaHHas nnaTa, npusBeneHbl B pykosoacTee (Product Guide) k Intel® Mobile Board
(Mo6unbHol nnate Intel®).

A BHMMAHWE!

SnekTpocTaTuyeckmin paspsa (3CP) MOXET NpUBECTU K MOBPEXAEHUIO KOMMOHEHTOB
nnatbl. MnaTty cneayeT yctaHaBnMBaTb Ha paboyeM mecTe, 060pyaoBaHHOM
cpeacTBaMu npepoTepaleHns DCP. Ecnu Takoro paboyero mecta He nMmeeTcs,
cnefyeT HaaeBaTb aHTUCTaTUYeCKkuin 6pacner.

|-|pI/IMeH$|Tb TOJIbKO MO Ha3Ha4YeHnto

Intel Mobile Boards (MmobunbHblie nnaTtbl Intel) knaccnduumpyoTcs kak obopyaoBaHue
Ans NHOOPMAUMOHHOW TEXHUKM, NpeAHa3Ha4YeHHOoe A/ MPUMEHEHNS B MEPEHOCHbIX
KOMMbIOTEPax A/ UCMOMb30BaHNA B AOMALUHUX YCAOBUAX, oducax, WKoIax u gpyrmux
noAobHbIX MecTax. MpurogHOCTb 4AHHOTO U3AENUSA ANSA NPUMEHEHUS B APYrUX
YyCNOBUSAX, HanNnpuMep B MeAULMHCKOM, MPOMBbILIEHHOM WUIN UCTMbITaTe/IbHOM
obopynoBaHuu, He rapaHTupyeTcs 6e3 AOMONHUTENBHOIO 3aK/I0UYEHNS KOMMaHum
Intel.

I'Iop,p,ep>|<|<a I'IOTpeﬁl/lTeJ'Ieﬁ B OTHOLLEHNX npoL,eccopoB N NamMATU
JononHutenbHasa nHdopMauunsa o nogaepxke norpebutenert B OTHOLWEHUN
NpoLLeCcCopoB N NamMaTn nMeeTcs Ha BebcanTe http://support.intel.com/.

MHTepHeT-CCbINKN AN noaaepXku notpedutenem

0O3HaKOMUTLCS C MHOPMaLMeln Unm ckavyaTb MaTepuanbl 0 NoAAepXKe noTpebutenen
OaHHbIX M34ennii MOXHO Ha Beb-caliTe koMnaHuu Intel no agpecy
http://support.intel.com/support. TeneboHHble HOMepa 1 agpeca 3/1eKTPOHHOM
noyTbl UMetTCA Ha BebcanTe http://support.intel.com/support/feedback.htm.

Ecnu Bbl He MOXeTe HalTK Ha AaHHOM Beb-canTe HyXHY BaM MHdopMaumio,
obpalaiTecb B MECTO MOKYMNKW U3LeNns.

NHOOPMALINSA, NPELOCTABNAEMAS B JAHHOM [OKYMEHTE, OTHOCUTCS K
NPOAYKLMW KOMMAHUW INTEL®. AAHHbBINA JOKYMEHT HE NPEAOCTABSAET
HUKAKUX NIULEH3UIM, HU ACHO BbIPAXXEHHbIX, HW NOAPA3YMEBAEMbIX, HU
YEPE3 NMOCPEACTBO JIULLEHWSA MPABA BO3PAXEHWS, HN KAKUM-/IUBO UHBIM
CMOCOBOM, HA MPABO MOJIb30BAHUA UHTENNEKTYA/IbHOW COBCTBEHHOCTBIO.
3A UCKJIIOYEHVUEM OBCTOSTENBCTB, U3MOXEHHBIX B YCIOBUAX MPOLAXM
KOMMAHWEN INTEL OAHHbBIX W3AEAWIA, INTEL HE MPUHUMAET HA CEBS HUKAKOW
OTBETCTBEHHOCTM W HE MPEAOCTABIISIET HUKAKNX FTAPAHTUI, HU AICHO
BbIPAXXEHHbIX, HW NOAPA3YMEBAEMbIX, KACAIOLLIMXCS MPOAAXKMN W/UNN
MPUMEHEHWSA W3OEIWN INTEL, B TOM YUCIE HUKAKOWM OTBETCTBEHHOCTU U
HUKAKWNX FAPAHTUI, KACAIOLLMXCA NMPUTOAHOCTU U3AENNN ANA KAKOR-TMBO
OMPEAENEHHOW LIEMN, MPUrOAHOCTW AN MPOAAXWN WU XXE BO3MOXHOIO
HAPYLLEHUSA KAKUX-NIMBO MATEHTHBIX, ABTOPCKUX WUV APYTUX MPAB HA
NHTENNEKTYA/TbHYIO COBCTBEHHOCTb. U3AENNS INTEL HE NMPEAHA3SHAYEHbI
[19 UCMOJb30BAHUSA B MEAULIMHCKOM OBOPYLOBAHUM WU XKE
OBOPYIOBAHUW A/151 CMTACEHWS XWU3HW UV MOAAEPKAHUSA XKXU3HEHHbBIX
®YHKLMA. INTEL MOXET BHOCUTb U3MEHEHWSA B TEXHUYECKUE
XAPAKTEPUCTUKM U OMUCAHUA U3LAENNIA B IIOBOE BPEMS BE3
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Intel® Mobile Boards (Mo6unbHble nnatsl Intel®) MoryT copepxaTbh KOHCTPYKTUBHbIE
nedekTbl i owmnbkn, U3BeCTHbIe Kak “errata”, BCneACcTBME KOTOPbIX TEXHUYECKME
XapaKTeEPUCTUKN N3LENNS MOTYT OTNIMYaTbCS OT ONy6MKOBaAHHbIX .

Crnincok M3BecTHbIX “errata” npenocraBnseTcs no 3anpocy.
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A CUIDADO

Remova a bateria do notebook antes de conectar ou desconectar cabos ou instalar ou
remover quaisquer componentes da placa. Caso contrario, isso podera resultar em
danos ao equipamento.

Nota legais e de seguranca

Consulte o Guia do produto Intel® Mobile Board (placa mével da Intel®) para rever
todas as declaracGes legais de conformidade aplicaveis, marcas de certificacdo do
produto e padrées e normas de compatibilidade eletromagnética (EMC) e de segu-
ranca com os quais a placa estd em conformidade.

A CUIDADO

Descarga eletrostatica (ESD, Electrostatic discharge) pode danificar os componentes
da placa. Instale a placa em uma estagao de trabalho com ESD controlada. Se ndo
houver tal estacdo de trabalho disponivel, use uma pulseira antiestatica.

Use apenas para aplicacoes propostas

As Intel Mobile Boards sao avaliadas como Equipamento de tecnologia da informacgdo
(L.T.E.) para uso em computadores notebook utilizados em residéncias, escritérios,
escolas e locais similares. A adequacgdo deste produto a outras aplicagdes ou outros
ambientes, tais como equipamentos médicos, industriais, de teste, etc., podera ndo
ter suporte sem avaliacdo adicional da Intel.

uporte a memoria e ao processador
Para obter mais informagGes sobre suporte a memoéria e ao processador, va para
http://support.intel.com/.

Links de suporte ao cliente

Veja ou faca o download de informacgdes de suporte ao produto a partir do website
da Intel em http://support.intel.com/support ou veja contatos de email e telefone
em http://support.intel.com/support/feedback.htm.

Se ndo conseguir encontrar as informagdes necessarias no website, entre em contato
com seu ponto de compra.

AS INFORMACOES DESTE DOCUMENTO RELACIONAM-SE AOS PRODUTOS INTEL®.
ESTE DOCUMENTO NAO CONFERE LICENCA, EXPRESSA OU IMPLICITA, POR
PRECLUSAO OU DE OUTRA FORMA, A QUAISQUER DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL. COM EXCECAO DAS DISPOSICOES DOS TERMOS E CONDICOES DA
INTEL PARA A VENDA DESTES PRODUTOS, A INTEL NAO SE RESPONSABILIZA E NAO
FORNECE GARANTIA EXPRESSA OU IMPLICITA RELATIVA A VENDA E/OU UTILIZACAO
DE SEUS PRODUTOS, INCLUSIVE A ISENCAO DAS RESPONSABILIDADES OU GARAN-
TIAS RELACIONADAS A ADEQUACAO A UM PROPOSITO PARTICULAR, A COMERCIAL-
IZAGAO OU A VIOLAGCAO DE QUALQUER PATENTE, DIREITOS AUTORAIS OU OUTRO
DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. OS PRODUTOS INTEL NAO SE DESTINAM
A USO EM APLICAGCOES MEDICAS, DE SALVAMENTO OU DE MANUTENGCAO DA VIDA.
A INTEL PODE MUDAR AS ESPECIFICACOES E DESCRICOES DOS PRODUTOS A
QUALQUER MOMENTO, SEM NOTIFICACAO PREVIA.

As Intel® Mobile Boards podem conter defeitos de design ou erros, conhecidos como
errata, que podem fazer o produto diferir das especificagdes publicadas.

A errata atual caracterizada esta disponivel sob solicitacdo.
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A PRECAUCION

Extraiga la bateria del chasis del portatil antes de conectar o desconectar cables, o
instalar o extraer componentes de la placa. De lo contrario, podrian producirse
dafios en el equipo.

Avisos de seguridad y normativos

Consulte la Intel® Mobile Board Product Guide (Guia de producto de Placa mévil
Intel®) para obtener todas las declaraciones de cumplimiento de las normativas
correspondientes, las marcas de certificacion del producto, asi como los estandares y
regulaciones de compatibilidad electromagnética (EMC) y de seguridad que satisface
la placa.

A PRECAUCION

La descarga electrostatica (ESD) puede dafiar los componentes de la placa. Instale
la placa en una estacion de trabajo que controle las descargas electrostaticas. Si no
cuenta con una estacion de trabajo de este tipo, utilice un brazalete antiestatico.

Uso exclusivo para las aplicaciones previstas

Todas las Intel Mobile Boards (placas mdviles Intel) se evalian como equipo
informatico (I.T.E., del inglés Information Technology Equipment) para su utilizacidon
en portatiles de instalaciones domésticas, oficinas, escuelas y ubicaciones similares.
Es posible que este producto no sea compatible en otras aplicaciones u entornos,
como equipos médicos, industriales, equipos para realizar pruebas, etc., sin una
evaluacion adicional por parte de Intel.

Procesadores y dispositivos de memoria admitidos
Para obtener informacién adicional sobre procesadores y dispositivos de memoria
admitidos, vaya a http://support.intel.com/.

Enlaces de atencién al cliente

En el sitio Web de Intel puede ver y descargar informacion acerca de la compatibili-
dad de productos, en http://support.intel.com/support o acceder a informacion de
contacto, como numeros de teléfono y direcciones de e-mail, en
http://support.intel.com/support/feedback.htm.

En caso de no encontrar la informacidon que necesita en el sitio Web, pongase en
contacto con su punto de venta.

LA INFO,RMACI(')N CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE PROPORCIONA EN
RELACION CON PRODUCTOS DE INTEL®. EL PRESENTE DOCUMENTO NO OTORGA
LICENCIA EXPRESA O IMPLICITA, MEDIANTE IMPEDIMENTO NI MEDIANTE NINGUNA
OTRA FORMA, RESPECTO A DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. SALVO LO
INDICADO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE INTEL PARA LA VENTA DE
DICHOS PRODUCTOS, INTEL NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD Y RENUNCIA
A CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA RELACIONADA CON LA VENTA O EL
USO DE LOS PRODUCTOS INTEL, INCLUSO LAS RESPONSABILIDADES O GARANTIAS
RELACIONADAS CON LA IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, LA COMERCIAL-
IZACION O LA VIOLACION DE CUALQUIER PATENTE, DERECHO DE AUTOR U OTRO
DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. LOS PRODUCTOS DE INTEL NO ESTAN
DISENADOS PARA UTILIZARSE EN APLICACIONES MEDICAS, DE EMERGENCIA O DE
MANTENIMIENTO DE CONSTANTES VITALES. INTEL PUEDE INTRODUCIR CAMBIOS
EN LAS ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIONES DE PRODUCTOS EN CUALQUIER
MOMENTO, SIN PREVIO AVISO.

Las Mobile Boards (placas mdviles) Intel® pueden tener defectos de disefio o errores,
conocidos como erratas, que pueden hacer que las especificaciones del producto no
coincidan exactamente con las publicadas.

Las erratas detectadas hasta la fecha estan disponibles para quienes lo soliciten.
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